Polikaproamido paviršiaus modifikavimo elektrai laidžiais sluoksniais būdas, kuriame polikaproamidinę plėvelę chalkogenina, nuplauna vandeniu, po to veikia vario druskos su hidrochinonu tirpalu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad polikaproamido plėvelės paviršiaus varža yra sumažinama plėvelę chalkogeninant -1(20 (C temperatūroje 0,025(0,1 M kalio telūropentationato rūgščiame tirpale.

